PROTOKOL €.: MS332202605

1. Nazev protokolu: Izolaéni odpor v elektrickych instalacich.

2. Cil méfeni: Oveéreni bezpeénosti ochrany zakladni izolaci

a dvojitou nebo zesilenou izolaci.
3. Postup méreni a pokyny:

3.1. Domaci pfiprava — vypracovani a nastudovani metod méreni.,
3.2. Nastudovani literatury, elektrotechnickych a pravnich pfedpisu pro méfeni
izolaCnich odport ve vazbé na ochrany zakladni izolaci a dvoijitou

nebo zesilenou izolaci.



3.3. Nastudovani, seznameni s obsluhou a pokyny vyrobce pro méfici pfistroje:

VYROBCE pfistroje TYP pfistroje

METREL Instaltest 61557

METREL Earth — Insulation Tester MI 2088
KYORITSU KEW 6016

METREL Vyukovy panel MA2067
SCHLEICH MotorAnalyzer

BENNING BENNING IT 130

ILLKO REVEX 51

ILLKO MI2170

UZivatelské manudly a navody kobsluze jsou jen studentum SOUE k dispozici

ke stazeni po pfihlaSeni zde:

https://www.souepl.cz/student/odborny-vycvik/elektricka-mereni/silnoproud-2/manualy/

Pristupové heslo: na vyzadani sdéli UOV



3.4. Postup méfeni:

3.4.1. Zméfte izolacni odpor mezi vodici v 3f soustavé TN-C-S.

3.4.2. Zmértte izolaéni odpor na spotrebidi tf. I.

3.4.3. Zmeéfte izolacni odpor na spotrebici tr. Ill.

3.4.4. Zméfte izolacni odpor na 3f el. motoru.

3.4.5. Namérené hodnoty zapiste do pripravenych tabulek dle bodu 4.
3.5. Nakreslete schéma pouzitého méficiho obvodu.

3.6. Odpovézte, na otazky a zanalyzujte (vyhodnotte) namérené hodnoty



4.Vypracujte tabulky pro nameérené hodnoty.

5.Nakresli schéma méricich (zkuSebnich) obvodu.

6. Otazky k uloze.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

NapiSte a vysvétlete, jaké hodnoty musi vykazovat izolacni odpor v elektrické
instalaci.

Napiste, jaké hodnoty napéti jsou predepsany pro méreni izolaéniho odporu.

Jakym zpusobem ovliviuje velikost izolaéniho odporu bezpecnost
elektrického zarizeni?

Napiste, podminky jaké vlastnosti musi splhovat zdroj pro napajeni obvodu
SELV.

Napiste, které vlivy ovliviiuji presnost méreni izolaéniho odporu.

NapisSte postup méreni izolacniho odporu pfi méreni na elektrickych strojich.



